
特⻑

1. 超⼩型・薄型サイズ。
2. シールド対応。
3. 802.11ac対応。
4. 動作温度範囲︓-40〜+85℃

仕様

WLAN 送信周波数
2.412GHz - 2.472GHz,
5.18GHz - 5.825GHz

WLAN チャンネル数
13channels (2.4GHz Band)
19 - 23channels (5GHz Band)

WLAN 変調⽅式 DSSS, OFDM

WLAN データレート
DSSS: 1Mbps/2Mbps/5.5Mbps/11Mbps
OFDM: 6Mbps/9Mbps/12Mbps/18Mbps/24Mbps/36Mbps/48Mbps/54Mbps
MCS0/MCS1/MCS2/MCS3/MCS4/MCS5/MCS6/MCS7/MCS8/MCS9

WLAN ホストインタフェース SDIO Ver3.0 (WLAN)

Bluetooth® 送信周波数 2.402GHz - 2.480GHz

Bluetooth® 出⼒ Class1 or Class2

Bluetooth® ホッピング 1600hops/sec

Bluetooth® 変調⽅式 GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Bluetooth® データレート
GFSK : 1Mbps
π/4-DQPSK : 2Mbps
8DPSK : 3Mbps

Bluetooth® ホストインタフェース UART (9.6kbps to 4Mbps) /PCM or I2S

外形図
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外形図

Unit:mm

おことわり

・記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の⼀部を予告なく変更することがあります。
・記載内容は実際にご注⽂される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使⽤にあたりまし
ては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。
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